__feonee

Tiratura | Print-run 11.900

NUMERO  ATTUALITA
ISSUE TOPICS

ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
ELECTRONICS AND AUTOMATION

LA PAROLA ALLE AZIENDE
CONTRIBUTED ARTICLES' COMPANIES

Piano editoriale 2010 / Editorial plan 2010

FIERE
EXHIBITIONS

Diffusione | Circulation 11.783

Periodicita | Frequency
Quindicinale 19 numeri
Fortnightly 19 issues

Data pubblicazione | lssue date
1° e 3settimana del mese
First and Third week of each month

Tipo di stampa | Printing process
Offset piana / Web offset

E I'unico quindicinale italiano di informazione e analisi dei mercati
dell’elettronica. Accanto ad analisi e prospettive fornite dalle piu autorevoli
fonti di informazione europee e statunitensi, la rivista ospita approfondimenti
sul mercato della distribuzione, interviste, opinioni, tavole rotonde e notizie
tecnologiche e di prodotto. E I'unica rivista a vantare una diffusione via mail
su una lista di oltre 15.000 nominativi qualificati (si veda pagina 33).

It is the unique fortnightly magazine in Italy that informs and analyses

the electronics market with analysis and prospects concerning the professional
electronics markets provided by the US and European most dependable sources
of information, in depth studies on distribution market, market leaders’
opinions, discussion panels as well as product and technology news.

It's the only magazine offering a digital distribution to more than 15.000
qualified e-mail addresses (see page 33).

Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita
Space booking: 45 days before publication date

Consegna materiale: 35 gg prima della data di uscita
Delivery material: 35 days before publication date

LISTINO / LISTINO

Formati Formats Euro 4/c  Euro b/n biw
Manchette Manchette 1.233,00 1.233,00
Spazio mercato Spazio mercato 353,00 353,00
1/4 pagina 1/4 page 970,00 764,00
1/3 pagina 1/3 page 1.086,00 969,00
1/2 pagina uni 112 page 1.821,00 1.233,00
2/3 pagina 2/3 page 1.996,00 1.586,00
Junior Junior 1.880,00 1.629,00
Pagina Page 2.525,00 1.937,00
King size King size 3.171,00 2.231,00
1/2 king size 112 king size 2.231,00 1.645,00
Doppia king size Double king size 6.340,00 4.462,00
| romana Third page 2.932,00 2.229,00
Piedino i romana Foot at third page 2.258,00 2.258,00
Doppia mezza Double half page 3.640,00 2.467,00
Doppia pagina Double page 5.049,00 3.875,00
Cartolina Post card 1.800,00 1.800,00
Sovracopertina Over leaf

132 x 235 mm 132 x 235 mm 2.965,00 2.965,00
Inserto 2 facciate Insert 2 front 2.500,00 2.500,00
Inserto 4 facciate Insert 4 front 4.100,00 4.100,00
Supplemento colore Colour supplement +20% +20%
Posizioni speciali Special position +15% +15%

Gli articoli proposti nella sezione ‘distribuzione’, ‘interviste’ e ‘tavole rotonde’ sono
realizzati attraverso interviste e incontri concordate con la Redazione sull’argomento
proposto a piano editoriale.

(The articles in “distribution’, ‘interviews’ and ‘round

table’ sections are written as a result of interviews and meetings with the editorial
team according to the editorial plan’s topic)

Gli articoli della sezione ‘la parola alle aziende’ sono realizzati
con il contributo dalle aziende.

(The articles in 'la parola alle aziende' section are written

by companies and edited by the editorial team)

525 » Test & Measurement: mercati, distribuzione, interviste » 1C Analogici (Analog Ics) Opti, 15-17/01, Monaco (D)

Gennaio (Test & Measurements: market, distribution, interview) » DSP (Digital Signal Processors)

January

526 » Nanotenologie: mercati, distribuzione, interviste » Applicazioni USB (USB Applications) ICQNM, 10-15/02, St. Maarten - Netherlands Antilles (NL)

1° Febbraio (Nanotechnologies: market, distribution, interview) » Banda larga (Broadband Technologies)

February

527 » Led, Lighting ed efficienza energetica: mercati, distribuzione, » Tastiere (Keyboards) ) NI Days, 24/02, Roma (1)

2° Febbraio tavola rotonda (Led, Lighting and energy efficiency: market, » Dispositivi Embedded (Embedded Devices) MC# Motion Control for, febbraio, (I)

February distribution, round table)

528 » Microcontrollori e Microprocessori: » Componenti Passivi (Passive Components) Embedded World, 2-4/03, Norimberga / CeBIT, 2-6/03, Hannover (D)

1° Marzo mercati, distribuzione, interviste » Display (Displays) Date, 8-12/03, Dresden / EMV, 9-11/03, Diisseldorf (D)

March (Microcontrollers, Microprocessors: Electronica & Productronica China, 16-18/03, Shanghai (PRC)
market, distribution, interview) Laser World of Photonics China, 16-18/03, Shanghai (PRC)

529 » FPGA e loro evoluzioni: mercati, distribuzione, interviste » Schede embedded (Embedded boards) Smart Systems Integration, 23-24/03, Como (1)

2° Marzo (Fpga and their derivatives: market, distribution, interview) » Componenti ottici (Optical Devices)

March

530 ) Elettronica Biomedicale: mercati, distribuzione, interviste » Boundery Scan (Boundary Scan) Display International, 14-16/04, Tokyo (J)

1° Aprile (Biomedical Devices: market, distribution, interview) ) Sicurezza (Security / Safety) Hannover Messe, 19-23/04, Hannover (D)

April ) Speciale: Anteprima Bias (Special: Bias Preview)

531 ) Power Management e Green engineering: mercati, I Fpga/Logiche programmabili (Fpga/Programmable logic) Embedded Systems Conference Silicon Valley, 26-29/04, San Jose (CA-USA)

2° Aprile distribuzione, tavola rotonda (Power Management and Green » Mems (Micro Electro-Mechanical Systems)

April engineering: market, distribution, round table)

532 » DSP: mercati, distribuzione, interviste » 1C Digitali (Digital ICs) PCIM Europe, 4-6/05, Norimberga (D)

1° Maggio (Digital Signal Processors: market, distribution, interview) ) Software per applicazioni embedded (Embedded application software) TEW (FluidTrans Compomac/Bias/Mechanical Power Transmissions & Motion Control),

May 4-7/05, Milano-Rho (1)

533 » Connettori e sistemi di connessione: » Femtocelle (Femtocells)

2° Maggio mercati, distribuzione, interviste » Oscilloscopi (Oscilloscopes)

May (Cabling: market, distribution, interview)

534 » Sistemi Operativi Real Time: mercati, distribuzione, interviste ) Strumentazione portatile (Portable instruments) SMT/Hybrid/Packaging, 8-10/06, Norimberga (D)

1° Giugno (Real Time Operative Systems: market, distribution, interview,) » Schede 1/0 (I/0 Boards) Automatica, 8-11/06, Monaco (D)

June

535 » Wireless: mercati, distribuzione, tavola rotonda » Componenti di potenza (Power devices) VforM-Vision for Manufacturing, giugno, (1)

2° Giugno (Wireless: market, distribution, round table) » Kit di sviluppo (Development Kits)

June

536 » Memorie: mercati, distribuzione, interviste » Domotica (Home automation)

Luglio/Agosto (Memories: market, distribution, interview)

» RTOS (Real Time Operative Systems)

NI Week, agosto, Austin (TX-USA)

JulylAugust

537 » Progettazjone EDA: mercati, distribuzionq, ir[ter\{iste ) ) ) Strumentazione modulare (Modular instrumentation) Electronica India, settembre, Bangalore (India)
1° Settembre (Electronic Design Automation: market, distribution, interview) » SBC (Single Board Computer) Productronica India, settembre, Bangalore (India)
September

538 » Telecom: mercati, di§tribuzipne, tavola rotonda » Multimetri (Multimeters) MNE, 19-22/09, Genova (I)

2° Settembre (Telecom: market, distribution, round table) » Connettori (Cablino) Control & Communication, settembre, (1)
September

539 > Mems: mercati, distriquione, interviste ) Bus seriali per auto (Automotive serial buses) Maintain, 12-14/10, Monaco (D)

1° Ottobre (Micro Electro-Mechanical Systems: » Memorie non volatili (VV memories) Electronic Asia, 13-16/10, Hong Kong (PRC)
October market, distribution, interview)

540 » Componenti Passivi: mercati, distribuzione, interviste » Sensori (Sensors) SPS/IPC/DRIVES ltalia, 19-21/10, Parma (I)

2° Ottobre (Passive Components: market, distribution, interview) » Banchi di lavoro (Workbenches) |A-Industrial Automation Forum, ottobre, (1)
October

541 ) Sistemi Embedded: mercati, distribuzione, tavola rotonda » Analizzatori di spettro (Spectrum Analyzers) Electronica, 9-12/11, Monaco (D)

1° Novembre (Embedded Systems: market, distribution, round table) » Zigbee (Zighee)

November

542 ) Elettronica Analogica: mercati, distribuzione, interviste » Elettronica per la difesa (Defence electronics) Focus Embedded, novembre, (1)

2° Novembre (Analog Electronics: market, distribution, interview) » Soc e Asic (Soc and Asic) SPS/IPC/DRIVES, 23-25/11, Norimberga (D)
November

543 » Energie rinnovabili: mercati, distribuzione, tavola rotonda ) Tecnologia per la navigazione satellitare (Satellate Navigation)

Dicembre (Renewable Energies: market, distribution, round table) ) Storage (Storage)

Dicember

CHI LEGGE EO NEWS / READERS OF EO NEWS

Settori di interesse Fields of interest Funzione aziendale Job function

Trasporti Componenti

Transports 51% Components 9,8%
Automotive Elettronica di consumo

Automotive 4,3%  Comsumer electronics 13,2%
Computer, sistemi e periferiche Telecom, datacom, internet

Computer and peripherals 74% Telecom, datacom, internet 14,1%

Dispositivi di controllo industriale Direttori marketing e commerciali Tecnici R&S Direzione tecnica

Industrial control devices 28,1% Sales and marketing managers 12,8% R&D technicians, 3,5% Technical directors 18,4%
Test & measurement Progettisti, consulenti, docenti Ufficio acquisti Qualita

Test & measurement 9,6% Designers, consultants, teachers 9,4% Purchase 13,5% Quality 4,3%
Altro Titolari, direttori generali Tecnici di produzione Altre funzioni / Other 8,1%
Other 8,4% Top management 14,6% Production and process engineers 10,3% IT manager/ IT manager 5,1%




FORMATI PUBBLICITARI
ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE OGGlI SdA - Soluzioni di Assemblaggio

FIELDBUS & NETWORKS PROGETTARE

ELETTRONICA OGGI FLUIDOTECNICA

EMBEDDED INQUINAMENTO

RMO - Rivista di Meccanica Oggi ~ RICH-MAC CHIMICA NEWS
ENERGIE OGGlI

PAGINA INTERA 2/3 PAG. VERTICALE
FULL PAGE IN GABBIA
210 X 297 mm 2/3 PAGE VERTICAL
(VIVO + REFILI) / BLEED (TYPE AREA)
190 X 260 mm 118 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

1/2 PAG. VERTICALE 1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE VERTICAL HALF PAGE HORIZONTAL
100 X 297 mm 210 X 140 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED (VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 260 mm 190 X 130 mm

(N GABBIA) / TYPE AREA (N .GABBIA)/ TYPE AREA

1/4 PAG. ORIZZONTALE 1/3 PAG. ORIZZONTALE
1/4 PAGE HORIZONTAL 113 PAGE HORIZONTAL
100 X 130 mm 210 X 105 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED (VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 120 mm 181 X'90 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA (IN GABBIA) / TYPE AREA

PAGINA INTERA DOPPIA PAGINA UNI
FULL PAGE DOUBLE PAGE SPREAD UNI
148 X 210 296 X 210
1/3 PAG. VERTICALE (VIVO + REFILI) / BLEED  (VIVO + REFILI) / BLEED
1/3 PAGE VERTICAL 125X 190 270 X 190

80 X 297 mm (IN GABBIA) / TYPE AREA  (IN GABBIA) / TYPE AREA
(VIVO + REFILI) / BLEED
56 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA
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EO NEWS

DOPPIA KING SIZE
DOUBLE KING SIZE PAGE
530 X 310 mm + REFILI / BLEED
500 X 290 mm IN GABBIA / TYPE AREA

KING SIZE / KING SIZE UNI/ UNI PAGE
265X 310 mm 203 X 230 mm
+ REFILI / BLEED + REFILI / BLEED
245 X 290 mm 187 X 218 mm

IN GABBIA / TYPE AREA IN GABBIA / TYPE AREA

1/2 PAGINA VERTICALE 1/2 PAGINA ORIZZONTALE
112 PAGE VERTICAL 1/2 PAGE HORIZONTAL
132 X310 mm 265 X 154 mm
+ REFILI / BLEED + REFILI/ BLEED
115 X 262 mm 235X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA IN GABBIA / TYPE AREA

1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE JUNIOR / JUNIOR
133 X 155 mm 154 X 201 mm
+ REFILI / BLEED + REFILI / BLEED
115 X 137 mm 140 X 183 mm
IN GABBIA / TYPE AREA  IN GABBIA / TYPE AREA

MANCHETTE I° COPERTINA SPAZIO MERCATO
79 X61 mm 78 X 78 mm
MANCHETTE NEWS
91 X61 mm

DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA
PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA
1/3 DI PAGINA: 67 X 262 SOLO IN GABBIA
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AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE

DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
420 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED

PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED

1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
90 X 240 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
180 X 125 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

* IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 140 X 180 mm
SENZA REFILI

* FIRST COVER (IMAGE) 140 X 180 mm
BLEED

FORMATI / FORMATS

SPECIFICHE TECNICHE
PER IL MATERIALE DI STAMPA

Formati: formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi)
ottimizzato per la stampa, piti 3 mm per lato di refilo.

Supporti: CD, Server Sharepoint di Fiera Milano Editore
N.B: non inviare i file per posta elettronica.

Le lavorazioni di materiali non conformi alle specifiche
sopra citate sia tecniche che di formato saranno
fatturate forfettariamente (€ 50,00).

DETAILS FOR
PRINTING MATERIAL

Formats: PDF format in highest resolution
(300 dpi) ready for printing, with 3 mm of space
at perimeter.

Supports: CD, Sharepoint Server of Fiera Milano Editore
N.B: do not send any file by e-mail.

Any modification of materials not conforming

to the a.m. technical and size details will be
invoiced at a forfait cost (€ 50,00).

Giuseppe De Gasperis
Sales Manager - Divisione Technology

Fiera Milano Editore SpA - Divisione Technology
Viale Espinasse, 141

20156 Milano

Tel. +39 02 36 60 92 523

Fax +39 02 36 60 92 524

Mobile +39 34 87 14 67 48

E-mail: giuseppe.degasperis@fieramilanoeditore.it
Siti web: www.ilb2b.it - www.fieramilanoeditore.it
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The Huson European Media - Gerry Rhoades-Brown
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tel.: +49 8131 3669920 - fax: +49 8131 3669929

USA: The Huson International Media USA - Ralph S. Lockwood
tel.: +1 408 8796666 - fax: +1 408 8796669

TAIWAN: Worldwide Services co. Ltd, Mr Robert Yu
tel.: +886-4-23251784 - fax: +886-4-23252967

STAMPA / PRINT




